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발표주제 The strategy to fabricate printed intelligent electronic devices

발표내용

최근 국내외 전자산업은 성능 뿐 아니라 폭펙터에서 상당한 발전을 이루
어져 왔다. 플렉시블, 웨어러블 전자제품 뿐 아니라 섬유형 전자소자등 다
양한 형태의 제품이 선보이고 있다.[1-3] 특히, 기존 전자제품은 포토리쏘그
래피 및 진공증착 공정에 의해 제조되고 있으나, 현재 탄소중립차원에서 
고려해 볼 때, 에너지 과소비 및 환경오염등의 문제점을 가지고 있다. 특
히, 다양한 폼펙터를 가진 전자부품/제품의 제조 및 에너지/자원 사용저감 
및 친환경 공정의 필요성으로 인쇄전자기술이 부각되고 있다. 인쇄전자기
술은 다양한 전자재료를 (단분자, 고분자, 금속산화물 및 나노입자 등) 잉
크화하고, 이를 유연기판 위 단순, 저비용, 대면적방법으로 직접 패턴할 
수 있는 기술이다. 현재 인쇄전자기술은 기존 전자부품 제조기술을 대체
할 만큼 기술적 완성도가 높지 않지만, 활발한 연구개발을 통해 관련 산
업 시장은 2020년 550억 달러에서 2030년 3400억 달러로 6배 이상 성장할 
것으로 전망될 만큼 거대한 잠재력을 가진 기술이다. 
이에 본 발표에서는 인쇄전자기술을 적용하여 다양한 전자소자를 제조하
는 연구를 소개할 예정이다. 특히, 인쇄방법 중, 전기수력학 젯 인쇄, 스크
린 인쇄, 슬롯다이 등 다양한 인쇄방법에 대해 단분자, 고분자, 나노입자, 
유/무기 나노하이브리드 소재등의 잉크화 및 토출 연구를 소개하고, 이들 
잉크로 제조된 전자소자 (트랜지스터, 인버터, 논리회로, 센서 등)에 대한 
연구를 소개할 예정이다.


